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化学物質管理と

リスクコミュニケーション
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大分工場の紹介
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大分県の名所と見所大分県の名所と見所

【【国宝国宝】】臼杵石仏（臼杵市）臼杵石仏（臼杵市）

【【国宝国宝】】冨貴寺大堂（豊後高田市）冨貴寺大堂（豊後高田市）

【【国宝国宝】】宇佐神宮本殿（宇佐市）宇佐神宮本殿（宇佐市）

新鮮な海の幸新鮮な海の幸
（関（関あじあじ・さば／ふぐ／かれい）・さば／ふぐ／かれい）

ＷｏｒｌｄＣｕｐＳｔａｄｉｕｍＷｏｒｌｄＣｕｐＳｔａｄｉｕｍ
（ビッグアイ）（ビッグアイ）

朝の由布岳（湯布院町）朝の由布岳（湯布院町）

別府地獄めぐり（別府市）別府地獄めぐり（別府市）

温泉のある街温泉のある街
（（別府・湯布院別府・湯布院））

歴史のある街歴史のある街
（（国東半島国東半島etcetc））

新鮮な食材が豊富新鮮な食材が豊富
（（海の幸海の幸etcetc））

サッカ－のある街サッカ－のある街
ﾄﾘﾆｰﾀﾄﾘﾆｰﾀ・中津・中津江村（江村（ｶﾒﾙｰﾝｶﾒﾙｰﾝ））

かぼすかぼす豊後牛豊後牛 しいたけしいたけ 焼酎焼酎

九

州

大分大分
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550m550m
700m700m

大 分 工 場 概 況

１．創 業 1970年7月

２．敷 地 389,000 m2

３．人 員 3，500人（05/12月現在)

１．創 業 1970年7月

２．敷 地 389,000 m2

３．人 員 3，500人（05/12月現在)
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ﾌﾟﾚｲｽﾃｰｼｮﾝ２

パソコンデジタル家電

携帯機器

システムＬＳＩ

製品のご使用例

大分工場で製造する
ＩＣチップは、身近な
製品に使われています。

・製造品目 ： ＳｏＣ（DRAM混載/ｱﾅﾛｸﾞ混載/等）ＭＣＵ、標準Logic

・用 途 ： ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器（CDﾄﾞﾗｲﾌﾞ､DVDﾄﾞﾗｲﾌﾞ､LCD）、AV機器

携帯電話等の通信機器、最先端ｹﾞｰﾑ機（ﾌﾟﾚｽﾃ2）等

・生産規模 ： 総計 約１億９，０００万個／月

生 産 製 品
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化学物質の管理
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大分工場は、環境に優しい最先端の半導体製造工場を目指すと共に環境保全の
取組みを工場経営の最重要課題の一つと位置付け、社会貢献と、より安心感の
ある工場の実現に努めます。

１）工場の事業活動、製品及びサービスにかかわる環境影響を評価し、技術的、経済的
に可能な範囲で環境目的・目標を設定し、継続的改善及び汚染の予防に全員で
取り組みます。

２）環境保全に関する法令、協定及び当工場が同意したその他の要求事項を遵守すると
共に、自主管理基準を設けて環境保全レベルの向上を図ります。

３）環境保全活動を推進するため、従業員並びに常駐会社が活動できる体制を整備しま
す。

４）当工場は積極的に以下の項目について推進します。
①地球温暖化物質等の排出量削減。
②省エネルギ－の推進。
③廃棄物の削減。（廃棄物ゼロエミッションの推進、総排出量の削減）
④化学物質の使用量及び排出量の削減
⑤環境に配慮した原材料等の選定。（グリーン調達）
⑥環境教育、訓練、環境保全意識改革の実施。
⑦地域環境との共生。（地域社会とのコミュニケーション継続）

５）本来業務に直結した環境保全活動を推進します。
６）方針の達成のため、当敷地内で働く全従業員及び組織のために働く全ての人、取引
先へも周知して理解と協力を要請し推進します。

大分工場の環境方針
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化学物質の使用から排出管理フロー

新規薬品・ガスの危険性・確認新規薬品・ガスの危険性・確認 【【産業医、環境・安全担当産業医、環境・安全担当】】

処理施設・除害性能の確認処理施設・除害性能の確認 【【環境担当・施設管理担当環境担当・施設管理担当】】

使用課からの申請使用課からの申請

［セミコン社］使用禁止物質・管理物質の確認［セミコン社］使用禁止物質・管理物質の確認 【【環境担当環境担当】】

工場環境保全責任者工場環境保全責任者 承認承認

排出量の測定・検証、使用量管理排出量の測定・検証、使用量管理 【【環境担当・製造担当環境担当・製造担当】】
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□選定基準：
・主な環境関連法の規制物質を網羅
１．化審法、 ２．安衛法、 ３．オゾン層保護法、
４．化学兵器禁止条約、 ５．RoHS指令、 その他
・自主管理物質を指定
１．難燃剤、２．希少金属、等

□□セミコン社環境管理物質（ｸﾞﾘｰﾝ調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ資料1参照） □□

□管理物質の区分：
①使用禁止物質
・含有禁止物質：適用範囲内で製品、部品・材料、包装

材料等に含有してはならないもの。
・自主禁止物質：当社工程で使用不可

②使用管理物質
・含有管理物質：化学物質の含有量を把握
・自主管理物質：当社が決めた自主規制物質

□対象物質数：
・48物質群*(使用禁止：20、使用管理：28)

資料 １　　東芝セミコンコンダクター社環境管理物質　*1

環境管理物質 備考（規制法および用途例） 適用範囲 部品 材料 間材

1 カドミウム及びその化合物
76/769/EEC,91/157/EEC,93/86EEC,2000/53/EC(EC/ELV),2002/95/EC(EC/RoHS)
94/62/EEC(欧州包装指令）,米国包装材重金属規制

適用：表４．２、詳細：表４．７参照
樹脂＜５ｐｐｍ、その他はＲｏＨＳ規制適用

○ ○ ＊３

2 鉛及びその化合物
76/769/EEC,91/157/EEC,93/86EEC,2000/53/EC(EC/ELV),2002/95/EC(EC/RoHS)
94/62/EEC(欧州包装指令）,米国包装材重金属規制

適用：表４．２、詳細：表４．７参照
樹脂＜100ｐｐｍ、その他はＲｏＨＳ規制適用

○ ○ ＊３

3 六価クロム化合物
2000/53/EC(EC/ELV),2002/95/EC(EC/RoHS),94/62/EEC(欧州包装指令）,
米国包装材重金属規制

適用：表４．２、詳細：表４．７参照
ＲｏＨＳ規制適用

○ ○ ＊３

4 水銀及びその化合物
76/769/EEC,91/157/EEC,93/86EEC,2000/53/EC(EC/ELV),2002/95/EC(EC/RoHS)
94/62/EEC(欧州包装指令）,米国包装材重金属規制

適用：表４．２、詳細：表４．７参照
ＲｏＨＳ規制適用

○ ○ ＊３

5 塩化パラフィン　（ＣＰ） 76/769/EEC(+2002/45/EC)､(独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令) 使用＆含有禁止　　表４．６参照 ○ ○ ＊３
6 ポリ臭化ビフェニール類（ＰＢＢ類） 2002/95/EC(EC/RoHS)、独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令 ＲｏＨＳ規制適用　　表４．６参照 ○ ○ ○
7 ポリ臭化ジフェニールエーテル類（ＰＢＤＥ類） 2002/95/EC(EC/RoHS)、独ﾀﾞｲｵｷｼﾝ法令、76/769/EEC(+2003/11/EC) ＲｏＨＳ規制適用　　表４．６参照 ○ ○ ○

8
アゾ化合物
(特定アミンを形成するアゾ顔料・染料）

76/769/EEC(+2002/61/EC+2003/3/EC)､独日用品規制 独日用品規制適用　表４．４参照 ○ ○ ＊３

9 アスベスト類 76/769/EEC(+91/659/EEC)､安衛法：製造禁止物質 使用＆含有禁止　　表４．６参照 ○ ○ ○
10 放射性物質 原子炉等規制法 使用＆含有禁止　　表４．６参照 ○ ○ ＊３

11 オゾン層破壊物質(A～Ｅグループ） モントリオール議定書(A～Ｅグループ）　　詳細：表４．３ａ参照
使用＆含有禁止　　表４．３ａ参照
(冷媒･消火用途は適用外)

○ ○ ○

12 化審法規制対象物質 化審法（第１種：13物質:・第２種：23物質）特定化学物質　　表４．３参照 使用＆含有禁止　　表４．３参照 ○ ○ ○
13 安衛法規制対象物質 安衛法（製造禁止物質：９物質）　　表４．３参照 使用＆含有禁止　　表４．３参照 ○ ○ ○
14 化学兵器禁止条約対象物質 化学兵器禁止条約（表１剤：12物質）物質　　表４．３参照 使用＆含有禁止　　表４．３参照 ○ ○ ○
15 プロピルブロマイト（イソ＆ｎ-） 労働省：健康障害予防措置物質。 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
16 ベンゼン 安衛法：製造許可・特管物、発癌性IARC：１。 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
17 ジクロロベンゼン 安衛法：特管物、化審法：指定化学物質、発癌性IARC：２Ｂ。 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
18 塩化メチレン 安衛法：特管物、化審法：指定化学物質、発癌性IARC：１、 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
19 クロロホルム 化審法：表示、オゾン層保護対象物質（ウィーン条約） 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
20 ＥＣＡ類（ｴﾁﾙｾﾛｿﾙﾌﾞｱｾﾃｰﾄ) ＳＩＡ指定５物質　別紙　表４．５参照 使用禁止（製品・部品含有は適用外） － ○ ○
1 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ及びその混合物 樹脂原料，合成樹脂（鉛含有、ダイオキシン） 削減物質（鉛含有は禁止） ○ ○ ＊３
2 塩素系難燃剤 ダイオキシン規制対応 削減物質（新規採用は禁止） ○ ○ ＊３
3 臭素系難燃剤 ダイオキシン規制対応 削減物質 ○ ○ －
4 フタル酸エステル類 樹脂の可塑剤、合成樹脂　合成中間体、顔料，塗料 含有管理物質 ○ ○ －
5 ホルムアルデヒド 発がん性(IARC：1)、木材の防腐剤、プラスチック樹脂、界面活性剤　殺菌剤 使用審議対象物質（部品含有適用外） ○ ○ ＊３
6 アンチモン及びその化合物 発がん性(IARC：2B)。用途：樹脂難燃剤、顔料、ｶﾞﾗｽ清澄剤、半田合金 使用審議対象物質（部品含有適用外） ○ ○ ＊３
7 クロム及びその化合物 顔料、染料、触媒、合成中間体、合金 含有管理物質 ○ ○ －
8 コバルト及びその化合物 顔料，塗料　触媒　磁性材料，特殊鋼，超硬工具，合金，メッキの原料，乾燥剤 含有管理物質 ○ ○ －
9 シアン化合物 メッキ、顔料、還元剤、精錬 含有管理物質 ○ ○ －
10 セレン及びその化合物 感光体，熱線吸収ガラス着色剤，顔料 含有管理物質 ○ ○ －
11 タリウム及びその化合物 光学材料　殺菌剤，防かび剤，防汚剤　殺虫剤，防虫剤　合金 含有管理物質 ○ ○ －
12 テルル及びその化合物 触媒、ガラス・陶磁器着色剤、電子工業材料（半導体）　 含有管理物質 ○ ○ －
13 ニッケル及びその化合物 発がん性(IARC：1)、76/769/EEC。触媒　貨幣メッキ電熱線，電気通信機器 使用審議対象物質（部品含有適用外） ○ ○ ＊３
14 ビスマス及びその化合物 砒素に似た毒性、鉛に似た障害あるが水に不溶。用途：低融点合金、触媒 含有管理物質 ○ ○ －
15 ヒ素及びその化合物 発がん性(IARC：1)、76/769/EEC。用途：電子工業材料（半導体）　合金 使用審議対象物質（部品含有適用外） ○ ○ ＊３
16 ベリリウム及びその化合物 発がん性(IARC：1)､安衛法製造許可。用途：合成中間体　セラミックス原料，合金 使用審議対象物質（部品含有適用外） ○ ○ ＊３
17 マグネシウム及びその化合物 半導体材料ガス、触媒、ゲッター断熱材，アルミニウム合金添加用 含有管理物質 ○ ○ －
18 金及びその化合物 希少金属 含有管理物質 ○ ○ －
19 銀及びその化合物 希少金属。感光剤、医薬中間体　触媒　電気接点材料，銀ロウ，メッキ用極板 含有管理物質 ○ ○ －
20 銅及びその化合物 顔料、冶金、メッキ、塗料、触媒、電線，伸銅，鋳物 含有管理物質 ○ ○ －
21 パラジウム及びその化合物 希少金属 含有管理物質 ○ ○ －
23 化学兵器禁止条約対象物質 化学兵器禁止条約／表２，３剤：１４物質　　　　　　　　　　　　　　　　表４．３参照 使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

24
化審法指定化学物質
(第1～3監視化学物質)

化審法指定化学物質（第1～3監視化学物質）／815物質(H16-7-2現在）
参考資料：http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/new_page/index_.htm

使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

25 ECA類指定５物質外の13物質 ＳＩＡの自主規制物質／自主的な削減物質　　　　　　　　　　　　　　　表４．５参照 使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

26 ＰＦＣ（ＳＦ6含む）
東芝セミコンコンダクター社自主規制物質／自主的な削減物質
参考資料：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE143.html

使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

27 ＰＦＡＳ類（ＳＮＵＲ指定８８物質） 東芝セミコンコンダクター社自主規制物質／自主的な削減物質　　表４．６参照 使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

28
発がん性物質
（ＩＡＲＣの1、2A､2B物質）

東芝セミコンコンダクター社自主規制物質／自主的な削減物質
参考資料：http://193.51.164.11/monoeval/grlist.html

使用審議対象物質（部品含有適用外） － ＊３ ＊３

１．部品・材料・間材の定義 note：略号解説
直材／部品はﾘｰﾄﾞﾌﾚｰﾑ、金属部品、ＬＳＩ、ﾁｯﾌﾟｺﾝ、電子部品等化学物質が工程で変化しないもの ECA(Ethylene Cellosolve Acetate)：酢酸エチルセロソルブ
直材／材料は樹脂、添加剤、インク、蒸着材料等化学物質が工程で変化する可能性のあるもの ＰＦＣ(Per Fluoro Carbon(Compounds))：温暖化物質
間材 レジスト、洗浄剤、薬液等の化学物質 ＰＦＡＳ（Per Fluoro Alkyl Sulfonate）：蓄積性、生物濃縮性の疑いのある物質

２．環境管理物質の定義 ＩＡＲＣ(International Agency for Research on Cancer)：国際癌研究機構
＊１の環境管理物質は東芝セミコンコンダクター社の製造工程に於ける管理物質で、納入部品・材料・間材の管理に適用する。
　　　　使用禁止物質は東芝セミコンコンダクター社内工程における使用禁止（取引先の部品・材料は含有禁止）する物質。
　　　　使用管理物質は東芝セミコンコンダクター社内工程における含有管理物質（削減物質及び一部禁止物質がある）、及び自主管理物質。

＊２の自主禁止物質は東芝セミコンコンダクター社の製造工程における管理物質で工程検討部会が禁止した物質。（取引先納入部品の含有は対象外、材料の含有は対象）
＊３は使用審議対象物質として工程検討部会で使用を審議する物質。　（取引先の工程を規制するものではない。）

物質の適用区分

使
用
禁
止
物
質

使
用
管
理
物
質

含
有
管
理
物
質

自
主
禁
止

自
主
管
理
物
質

含
有
禁
止
物
質

*2

東芝[セミコン社]使用禁止物質
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化学物質管理マニアル

使用する化学物質を適正に管理する規程使用する化学物質を適正に管理する規程 使用する前に化学物質を評価する規程使用する前に化学物質を評価する規程

徹底した源流管理で有害物質を元から断つ徹底した源流管理で有害物質を元から断つ

排出されるものには最善の技術で除外する排出されるものには最善の技術で除外する
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工場指示
１．成分の開示要求
２．有害物質不使用証明書の要求
３．成分構成表の要求
４．ＭＳＤＳの要求
５．環境品質構築調査票の要求

工場から取引き先へのガイドライン

取引先回答
１．成分の開示
２．有害物質不使用証明書の提出
３．成分構成表の提出
４．ＭＳＤＳの提出
５．環境品質構築調査表の提出
※環境面品質面で信頼がおける取引先で

あるか判断する調査表
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化学物質の教育

化学物資を使用する従業員に化学物資を使用する従業員に

対しては特定従業員として位置付け対しては特定従業員として位置付け

化学物質の使用方法、緊急時の対応等化学物質の使用方法、緊急時の対応等

を教育・訓練する。を教育・訓練する。
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化学物質の測定

事業場内に分析室・スタッフを設置事業場内に分析室・スタッフを設置

して定常時、非定常時にすばやいして定常時、非定常時にすばやい

対応を取っている。対応を取っている。

排気／排水の自主分析

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ I C P

現場点検、ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞから分析・評価まで工場内で実施。
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化学物質の削減
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※ 東芝ボランタリープランとは、東芝全社の環境目標のこと

東芝グループ 第四次環境ボランタリープラン （大分）環境目的［０５年度～０７年度］

９０年度基準２０１０年度までに
エネルギー起源CO2排出量原単位２５％削減

０４年度比０７年度までに
４．２％以上の省エネルギー量積み上げ

００年度基準２０１０年度までに
温室効果ガス排出量（CO2以外)３５％削減

００年度比０７年度までに
１０．５％のPFC排出量削減の積み上げ

２０００年度基準２０１０年度までに
廃棄物総発生量生産原単位２０％削減

００年度比０７年度までに
９．０％の廃棄物排出量生産高原単位削減

２０１０年度までに
全拠点でゼロエミッション率 １％以下達成

ゼロエミッション率０．１％以下を継続

化学物質の管理
２０００年度基準２０１０年度までに
大気・水域への化学物質排出量５０％削減

０４年度比０７年度までに
３．７％の化学物質削減の積み上げ

資源の有効活用

地球温暖化防止

10 page

施策：装置計画停止、廃熱回収、冷凍機更新

施策：除害装置設置

施策：廃棄物の有価値化、部門廃棄物見直し

施策：廃棄物の有価値化、部門廃棄物見直し

施策：工程削減、ライフアップ

化学物質削減計画
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化学物質の削減状況

67

144

86

137

90

175
189

0

30

60

90

120

150

180

210

'02 '03 '04 '05/4 5 6 7 8 9 10 11 12 '06/1 2 3

削
減
量

計 画 実 績

過去３年間共目標達成。今年度も計画通り推移中。

（ t ）

【施策】 工程削減、ライフアップ、
プロセス変更
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地域住民への説明
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第一種指定化学物質（国が定めた３５４物質）の環境への排出量と

工場外へ持ち出す移動量を公表する仕組み。

廃棄物としての

移動量移動量

排出量 ： 工場から大気あるいは公共用水域等へ排出される量

移動量 ： 工場外で処理するため持ち出される量

大
気
へ
の
排
出
量

土壌への

排出量

水域への

排出量

PRTR法とは
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国の基準

国(法律)の基準

届け出が必要な

使用量
公表時期

１．０ﾄﾝ／年以上 2002年秋頃

東 芝 は 前 向 き に 公 表 す る

東 芝 ０．０１ﾄﾝ／年以上 2002年６月

PRTR法の報告義務
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･･･法律の対象(使用量１ｔ/年以上)

その他･･･東芝の追加対象(使用量0.1ｔ/年以上)

届出排出量 単位:t/年

物質名称 取 扱
大 気
排 出

公共用
水　域

移 動

2-ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ 　　61.22 　　 0.0 　　 0.0 59.38

ﾋﾟﾛｶﾃｺｰﾙ 　　 5.05 　　 0.0 　　 0.0 5.0 

ﾌｯ素化合物 　145.37 　　 0.07 　10.46 3.77

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 　　 1.3 　　 0.0 　　 0.0 1.3 

ﾎｳ素化合物 　　0.42 　　0.01 　　0.06 0.35

クロロホルム 　　 0.53 　　 0.0 　　 0.0 0.53

ピペラジン 　　 0.18 　　 0.0 　　 0.0 0.0 

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸 　　 0.41 　　 0.0 　　0.41 0.0 

ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 　　 0.26 　　 0.0 　　 0.0 0.0 

大気排出量
年間の排出量 大気中(敷地境界)の

濃度に置きかえる。

１日８時間の労働で、繰り返し暴露されても健康

に悪影響を受けないと考えられる濃度。

参考値として
ＴＬＶ値 アメリカの労働衛生協会

が決めた値

① フッ素
0.07t/年 0.001 mg/m3

TLV値 2.3 mg/m3

1/2000 以下

② ホウ素
0.01t/年 0.0003 mg/m3

TLV値 0.04 mg/m3

1/100 以下

排出量の安全性
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･･･法律の対象(使用量１ｔ/年以上)

その他･･･東芝の追加対象(使用量0.1ｔ/年以上)

届出排出量 単位:t/年

物質名称 取 扱
大 気
排 出

公共用
水　域

移 動

2-ｱﾐﾉｴﾀﾉｰﾙ 　　61.22 　　 0.0 　　 0.0 59.38

ﾋﾟﾛｶﾃｺｰﾙ 　　 5.05 　　 0.0 　　 0.0 5.0 

ﾌｯ素化合物 　145.37 　　 0.07 　10.46 3.77

ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 　　 1.3 　　 0.0 　　 0.0 1.3 

ﾎｳ素化合物 　　0.42 　　0.01 　　0.06 0.35

クロロホルム 　　 0.53 　　 0.0 　　 0.0 0.53

ピペラジン 　　 0.18 　　 0.0 　　 0.0 0.0 

ｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ四酢酸 　　 0.41 　　 0.0 　　0.41 0.0 

ﾉﾆﾙﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 　　 0.26 　　 0.0 　　 0.0 0.0 

参考 ・肉には、0.14～２mg/kg
・魚には、0.1～24（ｲﾜｼ：8～40）mg/kg
・緑茶１杯には、0.2mg(葉：100mg/kg)
・海水中には、1.3 mg/kg 含まれる

公共用水域
年間の排出量 排水(工場出口)の

濃度に置きかえる。

法規制値との比較

参考 ・海水中に4.5 mg/kg含まれる
・寒天の食品基準は、175mg/kg以下

① フッ素
10.46t/年 1.7 mg/kg
法規制値 8.0 mg/kg

1/4 以下

② ホウ素
0.06t/年 0.05 mg/kg
法規制値 10.0 mg/kg

1/200 以下

③ エチレンジアミン四酢酸
0.41t/年 0.05 mg/kg
飲料水基準 0.2 mg/kg

1/4 以下

排出量の安全性
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Ｐ

水

ボンベ庫監視体制

除害状況を連続監視

製造装置排気ダクト

ガス

監視体制

自主測定

管理ポイント

屋外スクラバー

(水による洗浄)

①排ガス除害を二重化。
②除害装置の連続監視とｽｸﾗﾊﾞｰの二重監視。

③漏洩検知機でガス漏れを連続監視。

除害
装置

ガス漏れガス漏れ

ガス検知機感知ガス検知機感知

緊急遮断緊急遮断

化学物質(ガス)の管理
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管理ポイント

排水の流れ

セメント
原料へ

薬品

製造装置

中継槽

排水処理装置

ｐＨ調整、生物処理

最先端技術で無害化

再処理

北鼻川へ

監視体制
処理状況を連続監視

監視体制
工場出口で連続監視

異常発生異常発生

緊急受水槽緊急受水槽

２２HrHr受水可能受水可能

①漏洩検知機で薬液漏れを連続監視。

②排水処理状況を連続監視。

③排水口で連続監視。
④排水口異常時は、緊急受水槽に受け再処理。

化学物質(薬品)の管理
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地域とのｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ
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環 境 展 開 催

04年度から始めた環境展では、工場の取組みを説明し地域との共生に努める

ＮＨＫをはじめ各テレビ局や､
地元新聞社などの報道関係者が
取材につめかける。

対象者 ： 自治会、シティーモニター、小学校児童、大学生（海外留学生）

見学内容： ①大分工場環境保全の取組み、化学物質管理の説明

②排水処理施設見学､排水処理・ＣＯＤ体験実験

③リサイクルセンター見学（分別体験）

小学生用の環境パンフ
レットを作成し取組み
や施設をわかりやすく
説明、見学に活用。

参加型の実験を中心に
水処理方法や水質等を
理解してもらった。
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環境保全の取り組み説明 排水処理実験風景

リサイクルセンター見学風景

廃棄物分別風景

きれいな水に
戻してます

分別は家内まかせている
からわからん！

04-07-28

９９．９％も
リサイクルしてるのか。

化学物質処理施設の見学

環 境 展 開 催
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大野川･乙津川 環境フォーラム

基調講演

演題「川を活かした町づくり」
立命館アジア太平洋大学副学長 仲上健一氏

（ゴミゼロおおいた作戦県民会議副会長）

話題提供

①「遺跡からみた大野川下流域の歴史」

大分県教育庁埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 副主幹 田中裕介氏

②「大野川桜づつみ愛護会の歩み」

桜づつみ愛護会 事務局長 佐々木重信氏

③「東芝大分工場の環境の取り組み」

(株)東芝セミコンダクター社 大分工場

➃「大野川と鶴崎商店街」

大分市鶴崎商店街連合会会長 木南久和氏

⑤「大野川の概要」

国土交通省大分河川国道事務所

地域連携課長 鹿毛英樹氏
東芝の環境へ
の取組み

約200人
参加
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今後も地域の方々に安心していただける今後も地域の方々に安心していただける

工場作りを目指します。工場作りを目指します。

ご清聴ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。


